


证券代码：688153                                证券简称：唯捷创芯
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2026-002
	投资者关系活动类别
	□特定对象调研        √分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观	
□其他（电话会议）

	参与单位名称及人员姓名
	NYLC, Point72.
博道基金、重阳投资、富国基金、国源信达、海通自营、恒越基金、宏道投资、泓德基金、华宝基金、嘉实基金、景顺长城基金、六妙星、铭大实业、暖逸欣私募、诺安基金、盘京投资、平安银行、平安证券、趣时资产、泉果基金、太平基金、泰康资产、新华资产、鑫元基金、易方达基金、中颖投资

	时间
	2026年5月14日

	地点
	杭州

	上市公司接待人员姓名
	证券事务代表：高原

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、交流的主要问题及回复
1、公司2026年第一季度营收同比出现下滑，请分析具体影响因素；当前手机市场需求情况如何，公司对下半年经营表现有何预期？
[bookmark: _GoBack]2026年第一季度营收同比有所下滑，主要受三方面因素影响：一是行业季节性特征，一季度为射频前端行业的传统淡季；二是去年同期受益于国补政策，营收表现较好，基数相对较高；三是受存储芯片涨价影响，手机终端需求有所承压，叠加手机厂商对全年需求预期较为谨慎，备货节奏放缓，进一步加剧季节性波动。
从行业整体来看，当前手机市场需求仍存在不确定性，需持续跟踪全年终端出货情况。从公司经营层面判断，下半年营收表现预计将优于上半年，主要与行业新品发布周期及公司产品聚焦中高端旗舰机型的定位相关。
2、请介绍Wi-Fi和车载领域的需求情况。
Wi‑Fi、车载等新兴业务需求保持稳健，受存储芯片涨价影响较小。Wi‑Fi领域，产品应用场景持续拓展，除手机外，在AI端侧、路由器、无人机等领域需求增长迅速，同时行业正加速向Wi‑Fi 7及Wi‑Fi 8迭代升级。车载领域，5G技术在汽车领域渗透率持续提升，且公司除原有5G射频前端产品外，Wi‑Fi产品亦已切入车载应用场景，推动Wi‑Fi与车载业务未来三年保持较高增长预期。
3、请介绍公司车规产品的市场情况。
当前车载射频产品市场正处于由4G向5G加速过渡的阶段。除5G蜂窝通信需求持续提升外，车载卫星互联网、车载Wi-Fi等应用需求亦在快速落地，公司已推出相关产品并实现量产。此外，公司战略投资布局的UWB技术未来也将拓展应用于车载场景，包括活体检测、数字车钥匙、舱内雷达等领域。公司致力于为车载无线通信提供覆盖5G、Wi‑Fi、卫星、UWB的一站式射频前端解决方案，持续看好车载射频领域的长期发展前景与增长潜力。
4、请介绍公司在卫星互联网星上和终端的战略和布局。
公司高度重视卫星通信业务发展，并将其作为未来重点布局方向。在卫星互联网领域，公司将重点发力星上载荷与新型终端两大方向，其中星上载荷的射频价值量占比较高，与公司射频前端核心技术高度契合。目前，公司面向手机终端的卫星通信射频芯片已实现规模化量产，产品性能获得客户广泛认可，技术积累扎实。未来公司将逐步向地面移动终端、地面站及星上载荷等新应用场景拓展，并持续推出面向非手机终端的新产品，打造新的业绩增长点。
5、公司在未来3到5年的战略规划。
未来3–5年，公司将依托在无线通信与射频领域的核心竞争力，向高成长性赛道持续延伸布局，重点发展三大方向：一是6G相关产品研发，同时持续推进模组一体化升级，满足客户对更高集成度的产品需求，相关技术攻关中射频前端能力将发挥关键作用。二是卫星通信业务，公司现有手机直连卫星及车载卫星通信产品的技术先进性已获得国内厂商认可并已量产出货，后续将向其他地面终端、地面站及通信卫星载荷领域拓展延伸。三是UWB芯片与通感一体领域，公司通过战略投资UWB芯片企业优智联，依托自身在射频前端、无线通信系统领域的深厚技术积累与成熟产业经验，结合优智联在SoC芯片设计、模拟IP、基带算法与量产落地方面的核心竞争力，实现强强联合、优势互补。双方围绕通感一体方向开展联合研发、共同定义新一代产品方案，提前布局UWB技术赛道，推动相关技术未来达到类似Wi‑Fi、蓝牙的通用化、广适配水平。公司未来整体布局将以内生研发为主干、辅以战略性投资协同，坚持在射频前端主航道上持续深化技术纵深与应用广度。
此外我们还持续通过股权投资，围绕硬科技国产替代与AI算力两大主线，布局产业链关键环节的优质企业。2025年，唯捷创芯旗下唯创基金完成3个硬科技赛道项目的交割落地，聚焦半导体材料、算力芯片与AI服务器精密组件三大高景气领域。广东炎墨：专注PCB及封装基板光刻胶研发生产，产品广泛应用于通信、汽车电子等领域；深圳楠菲微电子：聚焦高速数据通信网络芯片，产品覆盖以太网交换、PCIe Switch等；深圳华科精密：主营高速铜连接组件与超精密结构件，深度服务AI服务器与算力中心。
6、存储芯片涨价导致手机端成本压力加大，是否会影响公司射频产品方案选择及营收结构？公司如何应对？
射频方案向更高集成度发展的行业趋势不会改变。部分手机厂商可能会因成本压力对高集成度模组与分立方案的性价比进行综合权衡，但公司2026年主推的Phase 8L产品具备面积更小、成本更低的特点，高集成度产品可由原采用两颗Phase 7LE方案转换为单颗Phase 8L方案；针对入门级5G手机市场，公司同步推出极致性价比方案，凭借优异性能与创新设计，可有效降低客户系统成本。综合来看，相关成本因素不会对公司今年整体营收结构构成重大不利影响。
7、AI技术大爆发将对公司产生哪些影响，以及公司采取了哪些应对措施？
AI技术的快速发展主要从消费应用场景与研发设计环节两方面对公司产生影响。消费应用场景方面，AI终端设备（如桌面机器人、智能陪伴产品、智能耳机等）的普及将带动无线通信连接需求持续增长，为公司射频相关产品打开手机以外的新增营收空间；同时，AI技术应用有望推动手机行业迎来新一轮换机周期，显著拉动射频前端产品需求。研发设计环节方面，公司已成立专项工作团队，积极探索将AI技术应用于射频芯片研发设计环节，以提升研发效率与关键技术攻关能力。

	关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明
	本次活动不涉及应当披露重大信息。

	附件清单（如有）
	无

	日期
	2026年5月14日






